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La inveneifn se refiere a una envuelta para compo-
nentes 0 combinaciones de componentes elictricos con alam-
bres de conexibn que miran en la mismg direccibn, compues-

to de una lamina de material sintético termoplédstico em-

5, butido, de una pieza, y de un cierre de resina de relleno



e

10.

15.

20,

25.

300

endurecible en la zona de los alambres de conexibn.

Los componentes eléctricos en el sentido de la

invencibén con componentes activos y pasivos como por ejemplo:
transistores, condensadores, resistores, inductores, termis4
tores as{ como combinaciones de estos componentes eléctri- i
cos,

Por la DT-0S 1 764 266 es conocido un procedimi

a8

to para envolver una carcasa metdlica para un componente eléc

el

trico, rodeédndose la carcasa metdlica con una ldmina de ma-
terial sintético embutido, En éste conocido procedimiento
el componente egtd y4 montado fijo en la carcasa.

Es cometido de la presente inveneifén indicar una
envuelta estanca a la humedad para componentes o combinacio-
nesg de componentes eléctricos, la cual es independiente de ls
forma del elemento a envolver y permitir una forma de fabrica
cifn barata.

Este cometido se coluciona segtn la invencidn

en una envuelta estanca a la humedad de la clase indicada !
al principio, porque el egpaecio de relleno estd preconfor- E
mado mediante la lédmina de material sintético. i
Con ésto se logra la ventaja de que pueden envb14
verse componentes o combinaciones de componentes de cualquiel
tamafio sin que se necesite tener en cuenta las fluctuaciones i
en lgs dimensiones que puedan producirse por diferentes tole«
rancias, y de que el espacio de relleno presenta siempre el
mismo tamefio independientemente de estas fluctuaciones de to~
lerancia.Mediante esto se estructura esencialmente més senci-
110 el vertido del cierre ya que la cantidad de la resina ne-

cesitada es igual en cada envuelta. Ademés de ésto el espacio

de relleno conformado siempre permite el empleo de cantida-



des de relleno lo mids pequefiag posible, de manera que median-

te ésto se posibilita un considerable ahorro de cosgtes.
Las ldminas de material sintético termopléstico ap-
t0s para embutirse son por ejemplo foliog de poliecarhonato

5e polietileno, polipropileno o bien nolisulfona.

Segiin wn perfeccionamiento de la invencién existen
patas separadoras en el espacio de relleno. i

Mediante ésta medida se consigue que por ejemplo al
tratarse de pigtas conductoras a ambos lados de circuftos im-
10, presos la soldadura liquida puede llegar bien al otro lado,

Para més altas exigencias la lamina de material sin-
tético de la envuelta estanca a la humedad esta desarrollado
como lémina compuesta, por ejemplo policarbonato/propileno |
o folio de material sintético metalizado con aluminio. Mediar-
15 te ésta configuracibn se tiene en cuenta la circunstancia de
que los folios de material sintético que presentan una baja

permeabilidad a la humedad contraen a menudo s6lo una unién

insuficiente con una resina de relleno, El1 folio compuesto g
puede estar desarrollado de forma que fuera existe una 1éminé
20, seguro contra la humedad y dentro existe un folio al que se l
adhiere bien la resgina de relleno. ]

Al emplearse un folio de material sintético claro,i
incoloro, el estampillado puede estar aplicado ya sobre el i
componente o pien sobre la combinacién de componentes. El diﬁ-
25 tintivo estd de éste modo aplicado con especial seguridad ya
que éste es lavable,

En un.procedimiento para la fabricacién de una envugl

ta estanca a la humedad para componentes o combinaciones de

componentes eléctricos se equipa un marco soporte con varios

30, componentes o combinaciones de componentes eléctricos, enchu-~
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f4andose los componentes 0 bien las combinaciones de componen-i
tes sobre elevaciones que existen en el marco soporte y sirve4
para la formacién previa del espacio de relleno, y a continua%
cibén se envuelven los componentes o0 bien combinaciones de com%
5. ponentes de modo conocido mediante una lémina de material sin%
tético embutido. Una ves enfriadc la lémina embutida se quita
del marco soporte éste juntamente con los componentes se vier%
te el espacio de relleno con una resina de relleno endurecibl%.
Una vez endurecida la resina de relleno se estampan o cortan [
10, individualmente los componentes © combinaciones de companentei
envueltos,

Mediante el procedimiento se garantiza un centriaje aus
tomético de los componentes o0 combinaciones de componentes,co-
mo también de los alambres de conexibn, respecto a los contors
15. | nos exteriores, totalmente independiente de las tolerancias
en las dimensiones exteriores de los cbmponentes ¢ bien com-

binaciones de componentes a envolver. Ademids no son ya necesa-

rios especiales marcos de relleno ya que el vertido puede efee~
tuarse en la paleta que se forma por el folio de material siné
20. tético con los componentes 0 bien combinaciones de componenteé
envueltos que se encuentran dentro, Convenientemente se enchu-
fan sobre un marco soporte de 300 a 400 componentes o bien
combinaciones de componentes que se vierten también conjunta-,
mente mésg tarde. :
25, ILa invencidn se aclara con még detalle a base del di-
bujo. '

La figura 1 muestra una seccién de un componente
eléctrico.acabado,

La figura 2 muestra una seccifn del marco soporte
30. con componentes eléetricos que se encuentran sobre él.
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La figura 1 muestra un componente eléetrico 1 envuelto
en acabado, con alambres de conexién 2,3. La envuelta consta

de una lémina de material sintético 4 termopléstico, embutido

¥y una resina de relleno 5 endurecible en la zona de los alam- !
bres de conexibn 2,3, En la envuelta existen ademés patas dis—x
tanciadoras 6,7.

En la figura 2 estéd representada una seccién longitu-~
dinal de la placa soporte 8 con componentes 1 que se encuentren
encima, En la placa soporie 8 existen elevaciones 9 que sirven
para la formacién previa del espacio de relleno para la resins
de relleno 5. El componente 1 se enchufa sobre egtas elevacio~
nes 9, pasandose log alambres de conexibn 2,3 por agujeros 10

previstos para ello en el soporfte. El proceso de embuticién pro
funda de la lémina de material sintético 4 se efectia como es
conocido calentando la léming y aspirando el alre hacia abajo
en la direccibén de la flecha por agujeros 11 previgtos para el%o
en el soporte., Mediante ésto la ldmina de material sintético 4

se cifie sin dejar espacio intermedio al componente eléetrico 1
a envolver. Una vez enfriasdo la lémina de matérial sintético 4:
se quita el soporte 8, Luego pueden verterse 108 espacios de :3
1leno formados previamente por la elevacibn 9, y estamparse o i
bien recortarse los componentes envueltos.

En lugar del componente 1 representado en el dibujo

pueden ser también combinaciones de componentes.
NOTA

Descrita suficientémente la naturaleza del invento,

asi como la manera de realizarlo en la prédctica, debe hacerse

constar que las disposiciones anteriormente indicadas son sus-
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- dos porque el espacio de relleno se conforma previamente medign

ceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no alteren
su principio fundemental. También se hace constar que el in-
vento corresponde a una solicitud de patente presentada en
Alemania con el ndmero P 23 04 412.4 de 30 de enero de 1973,
acogiéndose por 1o tanto a los beneficios que conceden los ?
Convenios Internacionales en vigor, siendo lo que constituye ;
la esencia del referido invento, y por lo que se solicita i
PATENTE DE INVENCION por 20 afios en Espafia sobre: PERFECCIONAE
MIENTOS EN ENVUELTAS ESTANCAS A& LA HUMEDAD PARA COMPONENTES
ELECTRICOS, caracterizéndose por lo siguiente:

1.~ Perfeceionamientos en envueltas estancas a la hume-
dad para componentes eléetricos, asi como combinaciones de '
ellos con alambres de conexidn que miran en la misma direccidn
compuesto de una lamina de material sintético termopléstico enm
butido, de una pieza, y de una conexién de resina fundida en-

durecible en la zona de log alambres de conexibn, caracteriza-

te la ldming de material sintético,

2.~ Perfeccionamientos segln la reivindicacifn 1, ca-
racterizados porque se disponen en el espacio de relleno pa-
tas distanciadoras.

3.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacifn 1 6 2
caracterizados porque la ldmina de material sintético se desaj
rrolla como lémina compuesta.

4,- Perfeccionamientos en envueltas estancas a la
humedad para componentes eléctricos, tal y como queda sustan-
cialmente descrito en la presente Memoria, y en el dibujo ad-
junto.

Esta Memoria consta de seis hojas, escritas a miquina

Madrid, 29 ENE 1975
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